











ULTRASCHALLSCHWEISSEN VON
FLEX PRINTED CIRCUITS (FPC)

DS20-SERVO

- Elektrische Kontaktierung ohne Entfernen der Tragerschicht, bspw. Polyimid mittels Ultraschall
- Etablierte Verbindungstechnologie mit bekannter Langzeitstabilitat

- Verschiedenste Anwendungsfelder bspw. EV: Spannungsabgriff mittels FPC

~ Neueste Maschinengeneration mit Servoantrieb, 20/35 kHz Technik

~ Verschiedenste FPC Konfigurationen moglich:;

“Basismaterial:: PI, PET, (PEN denkbar)
“Leitermaterial: Cu, Al
“ceklebte oder kleberlose Schichtaufbauten
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UNSERE STANDORTE

DEUTSCHLAND

Schunk Sonosystems GmbH
+49641 8030
sonosystems@schunk-group.com

MAROKKO

Schunk Sonosystems
Maroc
+212 660695749

sonosystems.maroc@schunk-group.com

JAPAN

Schunk Carbon Technology Japan KK,
Japan

+81 454702339
sonosystems.japan@schunk-group.com

USA

Schunk Sonosystems
North America

+1 978 658-9400

sonosystems.usa@schunk-group.com

CHINA

Schunk Sonosystems
China

+86 51253443110
sonosystems.china@schunk-group.com

SUDKOREA

Schunk Carbon Technology Ltd
+82 31491 2722

sonosystems korea@schunk-group.com

Alle lokalen Serviceteams unter:
www.schunk-sonosystems.com

Schunk Sonosystems GmbH
HauptstraBe 95

35435 Wettenberg
Deutschland
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